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投资者关系活动记录表 

投资者关系活

动类别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          路演活动 

□现场参观            电话会议 

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称

及人员姓名 

西部证券、中金公司等 

会议时间 2024 年 12月 26日 10：00-11：00 

会议地点 现场 

上市公司接待

人员姓名 

董事会秘书：董东峰 

证券事务代表：钱云 

证券事务专员：张雅婷 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

问题一：请介绍一下公司目前的业务发展情况？ 

回复：公司是专注于半导体芯片封装材料的研发及产业化的国家

级专精特新“小巨人”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏

剂。公司已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创

新能力的环氧塑封料厂商，在半导体芯片封装材料领域已构建了

完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。 

问题二：请介绍一下收购公司的基本情况？ 

回复：标的公司——衡所华威亦从事半导体芯片封装材料的研发、

生产和销售，主要产品为环氧塑封料。衡所华威及其前身已深耕

半导体芯片封装材料领域四十余年，系国内首家量产环氧塑封料

的厂商，后期融合了德国和韩国的技术，拥有世界知名品牌

“Hysol”，积累了一批全球知名的半导体客户。 



问题三：就目前看，未来半导体行业的市场前景如何？ 

回复：环氧塑封料是半导体产业中关键性的基础材料，半导体可

广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、5G 信息通讯、工业应

用、物联网等各大领域，随着半导体在上述新兴领域市场需求逐

步扩大，环氧塑封料市场增长空间较大。随着国际贸易与全球地

缘政治的关系持续变化，许多国家和地区都开始不同程度的加强

半导体本土化发展策略，强化对半导体产业的投资和控制。高性

能尤其是先进封装环氧塑封料目前主要由外资厂商垄断，依赖进

口，长期属于“卡脖子”产品，国产替代空间大。 

我国半导体产业的总体发展水平与美欧日韩等世界先进国家和地

区相比仍有较大差距，且在关键领域和环节存在突出的“卡脖子”

问题，在此背景下，国内半导体供应链安全需求迫切。半导体产

业链中，半导体材料位于上游环节，为半导体制造工艺的核心基

础。目前，我国半导体封装材料国产化率较低，先进封装材料国

产化率更低，基本被外资企业垄断，进口替代空间广阔。 

问题四：请问衡所华威国内本部的客户情况和产品布局，主要覆

盖了哪些国内封测厂，以及哪些国外客户？ 

回复：衡所华威国内客户方面，头部封测厂都有布局，像长电、

通富、华天都是客户，此外还有士兰微、扬杰科技、捷捷微电、

富满、气派科技也都有合作。国外方面，像安森美、意法、安世

半导体、英飞凌等都是客户。 

问题五：请问本次收购完成后，对于公司未来的业务发展有何战

略意义？ 

回复：本次收购完成后，公司在半导体环氧塑封料领域的年产销

量有望有所突破。同时，整合双方在先进封装方面所积累的研发

优势，有望迅速推动先进封装材料的研发及量产进度，打破该领

域“卡脖子”局面，逐步实现国产替代，成为国内外均有研发、

生产和销售基地的世界级半导体封装材料企业。 

问题六：衡所华威与公司当属同行业，请问本次收购完成后，对



于公司未来的市场拓展有何优势？ 

回复：公司和衡所华威主要产品均为环氧塑封料，目标客户一致。

衡所华威及其前身已深耕半导体封装材料领域四十余年，品牌知

名度高，积累了一批全球知名的半导体客户。优质客户对环氧塑

封料供应商的筛选和考核标准严格，合格供应商认证周期较长，

认证程序复杂。 本次收购完成后，公司将借助衡所华威加速国际

化布局，扩大海外优质市场份额。 

注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介

绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已

对外披露正式公告。 

附件清单（如

有） 

无 

日期 2024 年 12月 26日 

 


